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Speicherpreise im Jahresverlauf um 50 Prozent verfallen
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(nach US GAAP in Mio. €) GJ 2004 GJ 2005

Umsatzerlös 7.195 6.759
Umsatzwachstum (%) (6)

Ebit 256 (183)

Konzernüberschuss/(-fehlbetrag) 61 (312)

Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2005
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Design-Wins im Bereich Mobilfunk führen erst zum Ende des 
Geschäftsjahres 2006 zu Umsatz
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2005

3G Feature 
Phones

EDGE Feature 
Phones

Ultra-Low-
Cost-Phones

GJ 
2006

GJ 
2007



Verluste im Geschäftsbereich Kommunikation deutlich reduziert

EBIT COM

(in Mio. €)

-142

-88

-46
-21
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Klares Profil für Aktionäre

Erfolg durch Fokussierung

Flexible Anpassung an Kunden

Klare Vision für Mitarbeiter



Wir haben die beste Technologie

Infineon 
Wett-

bewerber

Chipset

20% 
kühler

28,3°C

45,9°C

COMP 2: 46,1Infineon: 38,0



Wir haben das beste Chipdesign

100/110nm Generation

Samsung 
70 mm²

Infineon
86 mm²

Elpida
90 mm²

Hynix
108 mm²

Micron
91 mm²

Infineon
65 mm²

90nm Generation

Elpida
68mm²

Samsung 
98 mm²

Hynix
73 mm²



Marktanteil in 2004

Führend in 300-mm-DRAM-Fertigung



DRAM: Nummer 4 im Umsatz, Nummer 2 bei Anzahl 
verkaufter Speicher

Umsatz (in Mrd. USD)
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CoolMOS: Energie effizient nutzen mit Leistungstransistoren



TriCore: Kraftstoff sparen mit intelligenten Microcontrollern

70er Jahre

11 l pro 100 km

5 l pro 100 km

2005



VDSL2: Fernsehen, telefonieren und Daten senden über eine 
einzige Leitung

Sprache, Daten, Video 
über ein Netz

VDSL2



Mehr Sicherheit mit Chipkarten von Infineon

Trusted ComputingSichere 
Mobilkommunikation

Sichere BezahlungSichere 
Identifizierung



Smarti3G: Telefonieren in allen UMTS-Mobilfunknetzen 
der Welt

Weltweit erster Hochfrequenz-
Transceiver, der alle sechs Frequenzen 
des 3G-Standards unterstützt 

In allen UMTS-Telefonen der Welt 
einsetzbar



Umsatz- und Ergebnisentwicklung im ersten Quartal 
Geschäftsjahr 2006

(nach US GAAP in Mio. €) Q4 2005 Q1 2006

Umsatzerlös 1.731 1.674

Umsatzwachstum (%) (3)

Ebit (43) (122)



Enormer Preisverfall bei DDR2 Speichern im ersten Quartal 
Geschäftsjahr 2006
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Prioritäten für das laufende Geschäftsjahr

Erfolgreiche Sanierung der 
verlustbringenden Bereiche

Erfolgreiche Aufteilung in zwei 
fokussierte Unternehmen

Stärker wachsen als der Markt in 
erfolgreichen Bereichen
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Ebit – Ergebnis vor Zinsen und Steuern

GJ 2004 GJ 2005Ebit
(in Mio. €)

Ebit

Brutto-
ergebnis FuE-

Kosten
Vertriebs-/

Verwaltungs-
kosten

Sonder-
effekte und

Übriges

Ebit

+ 256

- 675

- 74 + 63

+ 247

- 183
0



* (nach US GAAP)
Geschäftsjahr endet am 30. September 

Konzern-Bilanz – Umlaufvermögen, Anlagevermögen, 
Verbindlichkeiten und Eigenkapital *

Verbindlichkeiten und 
Eigenkapital
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Eigenkapital Verbindlichkeiten

Umlaufvermögen und 
Anlagevermögen

5.572

5.292 4.574

5.710
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Solide Finanzstruktur 

30. Sept. 2005(in Mio. €) GJ 05

Cash Flow
laufendes Geschäft 1.039

Sachanlagen (1.368)

Übrige 
Investitionstätigkeit (1) 48

Free Cash Flow (281)

(1) Ohne Kauf/Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens

(in Mio. €)

Brutto
Cash
2.006

Netto
Cash
341

Finanz-
verbindl.

1.665

4,25% Wandelanleihe – fällig  Febr. 2007
5,00% Wandelanleihe – fällig Juni 2010
Sonstige langfr. Finanzverbindlichkeiten
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

243

690

633

99


